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Artikeldatenblatt
Lotstift Wire-Wrap 0,6x22,0 Messing vergoldet

Artikel-Nr.: 013.18.174

Bohrung Leiterplatte [mm]: 0.8

4 Lange [mm]: 22
Material: Messing
Oberflache: vergoldet
Starke [mm]: 0.6
Gewicht: 0.07¢g
Konformitéten: Reach RoHS SVHC
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Abbildung ggf. ahnlich

Sie winschen eine individuelle Beratung ?
0.6 Wir freuen uns auf Ihre E-Mail an products@ettinger.de.
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